elma-clean - INDUSTRIEREINIGER ZUR WASSRIGEN TEILEREINIGUNG
ANWENDUNG UND MATERIALVERTRAGLICHKEIT

Stand: Marz 2007
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Fett, Ol, Zunder, Harz, Schleif- EC 112 + stark al!(ahsch, m 3-5 Vol% + - .
/Poliermittel, Rost, Flumittel demulgierend, 0.3-0.4Vol, ~ Shikatfrei
e A ’ - ++ - - + ++ - ++ +| ++ ++ ++ ++ O o o +| 0 o - - EC 212 2-Komponenten- - . ° phosphathaltig
Silicondle/-fette, mit Beizen L " 50 -90°C 0/
s fliissig System fiir . pH (3-5Vol%): 13 - 14
entfernbare Belage " 5 min.
Membranfiltration
Fett, Ol, Zunder, Harz, Schleif- EC110  stark alkalisch 3-5Vol% silikatfrei
/Poliermittel, Rost, FluRmittel, - o - + | ++ + - ++ + | ++ ++ ++ ++ - o o +|l o0 o o o fliissig emulgierend 50 -90°C phosphatfrei
Reinigen von Si-Wafern, Slurry 2) schaumend m 5 min. pH (3-5Vol%): ca. 13
. 3-6Vol% silikathaltig
Fett, Ol Zunder, Russ, Schleif- | - | o o | 4 4|4k + + + -] o o #|- - - | ECER | ciseh 50 - 80°C phosphathaltig
Poliermittel flussig m 5 min. pH (3-6Vol%): ca. 11.5 - 12
Fett, O, Kalkseifen, Marker, EC 270 d&s :‘ckhaah::::nhib\en 0.5-1Vol% silikatirei
Etiette, Fingerabdriicke, Staub | © @ O O |+ + + Ak b 4 A+t fliissig ~ KOH-basiert 50-70°C pa"ﬁfgﬂ@ﬂ%_ 0 10
spritzgeeignet P : o)
' EC 120 ) 1-4Masse% silikathaltig
;i:;:"e?r:;‘izrde" Harz. Schleit- | 4y & 4+ +4# 0 0 - + +|+ + + + |- o +|- - - . Pulver :m'l'sg“ren ’ 50 - 80°C phosphathaltig
2) 9 m 5 min. pH (1-4Masse%): 12 -12.5
Poliermittel, FluBmittel . : 5-10 Vol% silikatfrei
i : EC 228
E |siicongle, Belage auf B N B R I I R I T T T T O (S A (o B O S Y oo Z&lﬁf‘ﬁ!iﬁh 30-80°C phosphatfrei
T Goldlegierungen. ussig 9 m 5 min. PH (5-10Vol%): 10 - 11
A EC 221 1-10 Vol% siikatfrei
L Fett, Ol, Schleif-/Poliermittel + o ++ + -+ o + + + + + + - + - + + + - o flissig mild alkalisch 50 - 80°C phosphathaltig
2) 5 min. PH (1-10Vol%): 9-9.5
silikatfrei
. . 3-5Vol% "
o EC105  mild alkalisch ° phosphatirei
Fett, Ol, Schleif-/Poliermittel + o + o0 + + (o]} + o) + ++ ++ ++ - [o) o (o] (o} o) - (o]} flissig emulgierend gOm-ir?O C oH (3-5Vol%): 8.5 -9
m . enthalt Korrosionsinhibitior
. : 3-5 Vol% silikatfrei
EC 225 E/l
E Fett, Ol Zieh-und Stanzle | ++ + ++ + |+ + + + +|+ + + + [+ + +[+ + o o 225 Bl | mid alkalisch 50-80°C phosphathaltig
| fitssig | schauminhibiert m 5 min. pH (3-6Vol%): 8-8.5
N silikatfrei
2-5Vol% "
| JFett, o1, schieir-potiermittel I S T S e e I B - I T B Y I e EC210 neutral 50-70°C phosphatrei
flissig emulgierend 5 min pH (2-5Vol%): 8 - 8.5
G m . enthalt Korrosionsinhibitior
Kalkseifenablagerungen, wéssr. EC 260 d& neutral . o silikatfrei
N Kiihlschmierstoffe, Fett, OI, + + ++ + + + o ++ ++| + + + + + | ++ ++ + + + + + flissi o demulgierend ;0 ?7\201@ phosphathaltig
G Staub, Fingerabdriicke ussig spritzgeeignet m pH (1-2Vol%): 7 - 8
EC 85 neutral 2-5Vol% silikatfrei
Fett, Ol, Schleif-/Poliermittel + o + + | ++ ++ + + 4+ + + + + ++| + ++ |+ + 4 o 50 - 80°C phosphatfrei
fliissig ~ emulgierend m 5 min. pH (2-5V0l%): 7.5 - 8
Kalkseifen/Verkalkungen, wéssr | sauer o, silikatfrei
Kiihischmierstoffe, Fett, OI, + o ++ + + + 0o ++ ++| + +1) +1' +1) +1) ++ 0 + + + + + ECﬂZﬂSOId&s demulgierend 2657-715:/8‘ % phosphathaltig
Staub, Fingerabdriicke ussig spritzgeeignet m pH (ca. 1 Vol%): 4.5
Schleif-/ Poliermittel, EC 145 sauer 2-5Vol% silikatfrei
i isches Fett & Ol, Kalk, o - + - + + o + + + +1) - - - + o + + + o + flissi emulgierend 50 - 80°C phosphatfrei
Oxide ussig schaumend m 2 min. PH (2-5Vol%): 1.5 - 2.5
EC 215 1-5Vol% silikatfrei
Kalk, Rost, Oxide, mineralisches| 1) 1) 1) 1) P stark sauer 700 "
Fett & Ol, abbeizbare Belage - - - Sl o+ - A 4 +T 4T 40 - 10 O 0 O Z)ﬂuss.lg emulgierend ;0 70°C pl:lujprs\?/thlan/\tlgo 5-15
bedingt m min. pH (1-5Vol%): 0.5 - 1.
Kalk, Rost, Flussmittel, stark sauer o, silikatfrei
Metalloxide, mineralisches Fett - - - - + + -+ | ++ +1) +1' +1) +1) o - + + + o o EC 2"80.d&s schauminhibiert 2657-720:/8‘ % phosphathaltig
[Xe] flussig spritzgeeignet PH (0.5-2V0l%): 1- 2
temporérer Korr.schutz-Zusatz elma-KS neutral 0.05-0.1Vol% silikatfrei
S |oei Rostgefahr zu Spiil- u. o o o o| o o o + + +  ++ ++ ++ + o - o o o - o flissi wasserlslich 30-90°C phosphatfrei
P |Reinigungsbadern ussig m >= 1 min pH (< 0.1V0l%): 7.5 - 8
E
Z [Hochtemperaturgesignetes elma-netz  mild alkalisch ca. 0.1Vol% silikat- u. phosphatfrei
Sporan gseigneTes - - - -+ + + + o[+ 0o 0 0 o+t 0 +H + + 0 o HT1 begrenzt 30-95°C mit enthéirtetem Wasser
| |Netzmittel zur Spilunterstiitzung " - " o
A fliissig wasserléslich m >=2min pH (ca. 0.1Vol%): 8-9
L Riickstandslos abdunstendes elma-netz  neutral 0.3-0.5Vol% salzfrei
P ) - " + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + HT2 bis max. 1.2 Vol% 40 - 65°C mit DI - Wasser ansetzen
Netzmittel zur Spilunterstiitzung . " _ .
R fliissig wasserl6slich m >=2min pH: 7
o
D Schauminhibierender Zusatz zur| elma-non-  neutral ca. 110 der salz-. silikon-. fluorfrei
wassr. Spritzreinigung bei + + + +| + + + + +| + + + + +| + + +| + + + + foam 1 ermoglicht haufig Reiniger-Konz. H Ica 7 '
U Jph< 14 flussig Spritzanwendung m >=50°C P )
K
T |Inhibierender Beizzusatz fir elma-Beiz-  neutral "
M . 2-5Vol% salzfrei
E [Salzséure und andere - - - - + + o + o| + ++ ++ ++ -| O - o|lo o o - zusatz S1  stoppt Saureangriff 25-65°C H:ca 9
Mineralséuren fliissig auf Grundmetall P )
1) : Fir rostempfindl. Teile nachfolgend alkalischer Schritt bzw. Korrosionsschutz-Zusatz elma-KS empfohlen.  2): Mit Zusatz nonfoam 1 spritzgeeignet

++ gut geeignet

+ geeignet/kompatibel
o Kompatibilitat priifen
- nicht kompatibel
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elma-clean - INDUSTRIEREINIGER ZUR WASSRIGEN TEILEREINIGUNG
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ANWENDUNG UND MATERIALVERTRAGLICHKEIT
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Fett, O, Kalkssifen, Marker, alkalisch silikatfrei
i R o
Etikette, Fingerabdriicke, Staub | o o () [ + + + + + | ++ ++ + + + |++ + ++|++ ++ + + ECﬂ.270‘d&s ii?:j;“mh'b‘en 0'57 ! Y"‘/“ phosphathaltig
lissig asiert 50 - 70°C 07\
spritzgecignet pH (0.5-1V0l%): 9 - 10
Metalle, Glas, Kunststoff m
Poliermittel., FluBmittel, 5-10 Vol% likatfrei
Siliconéle, Belage auf EC 228 " i - 0l% silikatfrei
Go.d,egiem,,geﬁ - - - ol o+ ]+ + + + |+ 0 +|+ + - o+ Alssi ':r'r"ila“';fgizh 30-80°C phosphatfrei
) ussig 9 5 min. PH (5-10Vol%): 10 - 11
Elektronikbaugruppe m
Fette, Ole, Poliermittel, Staub, EC 224 2-5Vol% silikatfrei
Fingerabdriicke o o o o = 0 + ++ +|++ ++ + + - + - +| + + o0 o flissi mild alkalisch 50 - 80°C phosphathaltig
ussig 4 min. PH (2-5Vol%): 10 - 11
Metalle / Kunststoff
B ) ilikatfrei
leichte Fette, Ole, Staub, . . 2-5Masse% o "
" EC 100 mild alkalisch phosphathaltig
Fingerabdriicke - -80°
Al 0O 0 0 +| 0 + o0 +t +|H+ ++ + o+ 0 H[+ o+ o+ o emugierend - s0c borathaltig
U [vetalle / Kunststoff m . PH (2-5Masse%): 9510
G leichte Ole, Fette, Flussmittel, . " . 2-10Vol% silikatfrei
. EC 225
R [Froerebaructe, stauo - R A I R A R IR SN ST R sonic mi aialeh 50-80°C phosphatfrei
ussig 9 5 min. PH (2-10Vol%): 9 - 10
U Optik- / Elektronikbaugruppe
P leichte Ole, Fette, Flussmittel, EC 225spra mild alkalisch 1-3Vol% silikatfrei
Fingerabdriicke, Staub + o + + + + + + + + + + + - ++ + ++| + ++ + + fli .P Y emulgierend 50 -70°C phosphatfrei
P ussig zur Spritzreinigung 3 min. pH (1-3Vol%): 9-9.5
E Optik- / Elektronikbaugruppe
leichte Fette, Ole, Staub, N . .
N Fingerabdriicke, leichte EC 225C ’ ) 2-5 V?\ % silikatfrei )
Silikonéle + o + [o] + + + ++ + | ++ + + + - + + + | + + + + flissi mild alkalisch 50 - 80°C phosphathaltig
ussig 4 min. PH (2-5Vol%): 9- 9.5
R Metalle / Kunststoff m
silikatfrei
2-5Vol% "
E Fett, OI, Schleif-/Poliermittel + 0 + |t + A+ |+ e+ o+ |+ o+ [+ o+ -+ EC210 neutral 50 - 70°C phosphatirei
fliissig emulgierend 5 min pH (2-5Vol%): 8 - 8.5
I ) enthélt Korrosionsinhibitior
I EC 85 neutral 2-5Vol% silikatfrei
Fett, Ol, Schleif-/Poliermittel + o + + | ++ ++ + + 4+ + + + + ++| + ++ |+ + 4 o emulgierend 50 - 80°C phosphatfrei
G flussig 9 5 min. pH (2-5Vol%): 7.5 - 8
leichte Fette, Ole, Staub, neutral 1-2 Vol% silikatfrei
PR i EC 115 °
N JFingerabariicke + 0 + +|+ + 4+ o H|F o+ o+ o+ o+ o+ | F o+ o+ o+ . emugierend T} 5 “700¢. phosphatirei
flssig  auchals 2mi H (1-2Vol%): 7 - 8
G Hochdruckreiniger min. PH (1-2Vol%): 7 -
Metalle / Kunststoff
Kalkseifenablagerungen, wassr. tral likatfrei
Kiihlschmierstoffe, Fett, Ol, EC 260 d&s "eutrl ~ o silikatfrei
Staub, Fin G + + ++ + + + 0o ++ ++| + + + + + | ++ ++ + + + + + L demulgierend 1-2 \/ol/a phosphathaltig
, Fingerabdriicke fliissig N . 30-75°C
spritzgeeignet pH (1-2Vol%): 7 - 8
Metalle, Kunststoff, Glas
Staub, Fingerabdriicke, EC 160 neutral 2-3Vol% silikatfrei
Vergilbung + o + + + + + + + + + + + - + o0 + | ++ ++ ++ ++ flussi emulgierend 30-60°C phosphathaltig
ussig 9 10 min. PH (2-3Vol%): 7 - 8
Kunststoff / Textil / Lack
Staub, Fingerabdriicke, 1-3Vol% ilikatfrei
mineralische Fette, Ole, Kalk, EC 115C -3Vol% silikatfrei
Rost Oxide SRR T I A AR N A A L R A B S 2 B RN RN Y i R icrend 30-80°C phosphatirei
’ ussig 9 2 min. PH (1-3Vol%): 2.5 - 3
Metalle / Glas / Kunststoff
g |temporarer Korr.schutz-Zusatz elma-KS  neutral 0.05-0.1Vol% silikatfrei
P bei Rostgefahr zu Spiil- u. o o o o| o o o + + +  ++ ++ ++ + o - [o] [o] o - [o] o wasserlsslich 30-90°C phosphatfrei
£ [remaungsbaem fitissig m >= 1 min pH (< 0.1Vol%): 7.5-8
z Riickstandslos abdunstendes elma-netz  neutral 0.3-0.5Vol% salzfrei
= INetzmittel zur Spilunterstiitzun: + + + +| + + + + + + + + + + + + +| + + + + HT2 bis max. 1.2 Vol% 40 -65°C mit DI - Wasser ansetzen
P P 9 fliissig wasserléslich m >=2min pH: 7
R
) Schauminhibierender Zusatz zur] elma-non- neutral ca. 1/10 der salz-, silikon-, fluorfrei
\wassr. Spritzreinigung bei + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + foam 1 ermdglicht haufig Reiniger-Konz. H Yca 7 '
D [oh< 14 flissig ~ Seritzanwendung [T] > = 50°C pH:ca.
1) : Fir rostempfindl. Teile nachfolgend alkalischer Schritt bzw. Korrosionsschutz-Zusatz elma-KS empfohlen.  2): Mit Zusatz nonfoam 1 spritzgeeignet

++ gut geeignet
+ geeignet/kompatibel
o Kompatibilitat priifen

- nicht kompatibel
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Harze/Wachse, Lacke, Schleif- o - .
& Poliermittel, Lagerschmutz EC 330 stark alka.hsch 2-5 Vt:\ % silikatfrei .
--> kontrolireife Reinigung - - - - + + - + ol + + + + - + - o + = ++ - flussi KOH-basiert 50 -v80 C phosphatfrei
9 emulgierend 3 min. pH (2-4Vol%): 13 - 13.5
organische Glaser
Kalkseifenablagerungen, stark alkalisch 1-2Vol% - "
Schieif-und Poliermitiel, Marker] = © = - | « 4+ - 4 4+ |4++ + + + |4+ o ++ o o ++ o] ECZ59S \oipasien 50-80°C s"'_"kﬂ'_";\}olo/ _—
Etikette, Fingerabdriicke, Staub filissig spritzgeeignet m 3 min. P o
Poliermittel, Lagerschmutz, EC 335 stark alkalisch 2-5Vol% silikatfrei
Staub - - - - + + - + + + + + + -] ++ - o + - + - . NaOH-basiert 50 - 80°C phosphatfrei
G --> beschichtungsreife R. flissig emulgierend 3 min. pH (1-4Vol%): 12.5 - 13
A Jpetymere. synth. KitterHarze, EC 305 i‘g:‘zz‘:if:h 10-50Vol% silikatfrei
Schutzlack, Kleber - = « <l - <« < 4+ |0 0 0 0 -|++ - 0 O - *+ - o ) 50 - 80°C phosphathaltig
> GieRformreinigung flissig Harzaufnahme in 0 G PH (10-50V0l%): 13 - 14
S 25% Losung: 7 g/lm . .
Fett, Zunder, Harz, Schleif- EC 110  stark alkalisch 3-5Vol% silikatfrei
& /Poliermittel, Slurry = 0 = + |+t + - ++ + |4+ ++ ++ ++ -]+ 0 ++ 0 ++ + O flussig emulgierend 50-90°C phosphatfrei
2) schaumend 5 min. pH (3-5Vol%): ca. 13
Reinigen von Si-Wafern m
Poliermittel, Lagerschmutz, EC 300  alkalisch 1-5Vol% /Sxi:ikggre,\il,‘ ng.sfgazthamn?
o Staub, Fingerprints - - - -lo o - + o|+ + + + -1 ++ + + o ++ + flussig emulgierend 40-70°C Cr,Fe. Zn: <3 DP‘m PP
: 2) KOH-basiert 3 min. PH(0.5-2 Vol%): 11.5-12.5
P beschichtungsreife R.
T Fett, O, Kalkseifen, Marker, EC 270 d&s jcﬁf::nhib\en 05-1Voly,  Sikatirei
| |etketie, Fingerabricke, Staun | © |+ © @ O [ F A+ o+ F dE 4+ [+ o+ 4+ + flussig ~ KOH-basiert 50-70°C phosphathaltig
. ! pH (0.5-1Vol%): 9 - 10
K spritzgeeignet m
P alkalisch o silikatfrei
e unaPolermiteleste 1 . - - -0 o0 o + #|+ - - - |+ o+ + + + 4 EC 290t |\ cidrei 102 phosphathalti
& gerung flissig spritzgeeignet pH (1-2Vol%): 9- 9.5
" " Ikalisch 3-5Vol% silikatfrei
2 EC226 ¢ '
K Sraub, Pingerabdricke, Har S I N R Y RN R R I NaOH-basiert 40-70°C phosphatirei
E ussig emulgierend m 5 min. pH (3-5Vol%): 11-11.5
A [schieif- und Poliermittel EC 230  basisch 3-5Vol% Slrl:é:“;\ealtfrei
’ e - - - -+ + + [+ + + + -]++ 0 + 0 O O + - 20-50°C phosphatiel
Staub, Fingerabdriicke flissig emulgierend 5 min ammoniakalisch
M ) pH (3-5V0l%): 10 - 10.5
I leichte Ole, Fette, Flussmittel, . 2-10 Vol% silikatfrei
; EC 225sonic mil i "
K |Fingerabariicke, staub + 0 + |+ o+ o+ o+ |+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ e mid alkalisch 50-80°C phosphatirei
flussig 9 5 min. PH (2-10Vol%): 9 - 10
Optikbaugruppen m
& leichte Ole, Fette, Flussmittel, EC 225spra mild alkalisch 1-3Vol% silikatfrei
Fingerabdriicke, Staub + o + +| + + + + +| + + + + -+ + o+ o pray emulgierend 50 - 70°C phosphatfrei
flussig zur Spritzreinigung 3 min. pH (1-3Vo0l%): 9- 9.5
W Optikbaugruppen
A Reste von Kitten,Wachsen und EC 310 neutral 2-5Vol% silikatfrei
natirlichen Harzen, + - + + + + + + +| + + + + -] ++ + + + + ++ + . emuul ierend 50 - 80°C phosphatfrei
F [kotophonium filissig 9 5 min. pH (2-5V0l%): 7.5 - 8
Kalkseifenablagerungen, wassr. - .
R Kihlschmierstoffe, Fett, O, EC 260 d&s "eutral 1-2Vol% silikatfrei _
Staub, Fingerabdriicke + + ++ + + + o ++ ++| + + + + + | ++ ++ + + ++ + + flissi demulgle.rend 30-75°C phosphathaltig
9 spritzgeeignet pH (1-2Vol%): 7 - 8
halbwassrige Reinigung
Staub, Fingerabdriicke, 1 -3 Vol likatirel
mineralische Fette, Ole, Kalk, EC 115C -3 Vol% silikatfrei
Oxide + -+ -+ + 0 + |+ #) - - ]+ + o+ o+ o+ o+ o+ . e iorend 30-80°C phosphatfrei
flussig 9 2 min. pH (1-3Vol%): 2.5 - 3
saurebestandiges Glas
Kalkseifen/Verkalkungen, wéssr | sauer silikatfrei
A EC 2 - 9
Kiihlschmierstoffe, Fett, O, + 0+t +|+ + 0 +t H|+ H)H)H) M)+ 0 + + + + o+ C 250 d&s " igierend 265- ;syg‘ % phosphathaltig
Staub, Fingerabdriicke flussig spritzgeeignet pH (ca. 1 Vol%): 4.5
Hochtemperaturgesignetes elma-netz  mild alkalisch ca. 0.1Vol% silikat- u. phosphatfrei
S Pttt o S e - - - -]+ + + + o|+ 0 0 0 O+t 0o # + - + o HT1 begrenzt 30-95°C mit enthartetem Wasser
letzmittel zur Spilunterstiitzung| . . o
P fliissig wasserléslich m >=2min pH (ca. 0.1Vol%): 8-9
E
C JRiickstandslos abdunstendes elma-netz  neutral 0.3-0.5Vol% salzfrei
. - o + + + +| + + + + +| + + + + +]| + + + + + + + HT2 bis max. 1.2 Vol% 40 -65°C mit DI - Wasser ansetzen
| |Netzmittel zur Spilunterstiitzung : " _ .
fliissig wasserléslich m >=2min pH: 7
A
L |schauminhibierender Zusatz zurf elma-non-  neutral ca. 110 der salz-. silikon-. fluorfrei
S [wassr. Spritzreinigung bei + + + +| + + + + +| + + + + +| + + + + + + + foam 1 ermaglicht haufig Reiniger-Konz. H ;:a 7
pH< 14 flissig Spritzanwendung m >=50°C P )

1) : Fur rostempfindl. Teile nachfolgend alkalischer Schritt bzw. Korrosionsschutz-Zusatz elma-KS empfohlen.

++ gut geeignet

+ geeignet/kompatibel
o Kompatibilitat prifen
- nicht kompatibel

2): Mit Zusatz nonfoam 1 spritzgeeignet
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